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(57) Abstract: The invention relates to a device (1) for metallizing wafers (11), in particular microchip wafers, in an electrolyte, the 
device consisting of a plurality of holder arrangements (3), each holder arrangement (3) having a chamber (27) for the electrolyte 
which is separate from the electrolyte-receiving chambers (27) in other holder devices (3), and a ring (15) acting as cathode and an 
anode system (29) as anode being associated with each wafer (11). 

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1) zum Metallisieren von Wafern (11), insbesondere Mikrochipwafern, in einem 
Elektrolyt besteht aus mehreren Halteeinrichtungen (3), wobei jede Halteeinrichtung (3) einen Raum (27) fiir den Elektrolyt 
aufweist, der von den Aufhahmeraumen (27) fiir Elektrolyt in anderen Halteeinrichtungen (3) getrennt ist, und wobei jedem Wafer 
(11) ein als Kathode dienender Ring (15) und ein Anodennetz (29) als Anode zugeordnet ist. 


